证券代码：688361                                 证券简称：中科飞测
深圳中科飞测科技股份有限公司投资者关系活动记录表
                                                   编号：2024-004
	投资者关系活动类别

	□特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观	
□其他 （电话会议）

	参与单位名称
	线上参与中科飞测2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者

	时间
	2024年6月7日 15点00分

	地点
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]上海证券交易所上证路演中心

	上市公司接待人员姓名
	陈  鲁  董事长、总经理
古凯男  董事、董事会秘书
周凡女  董事、财务总监

	投资者关系活动主要内容介绍

	一、互动问答
1、公司之前谈到过AI工具研发和AI帮助客户解决质量管理的情况。请问具体而言，AI工具的加持下，良率和生产效率等指标有哪些实际的成效？客户的真实反馈和需求释放如何？相关软件产品和服务有没有可能成为一个新的增长点？
答：
公司将人工智能和大数据技术应用到半导体质量控制数据上，形成了一系列提升高端半导体制造良率的软件产品，这些软件产品能够在检测和量测设备的基础上进一步为客户在良率管理中赋能，形成完整的质量控制设备和智能软件相结合的良率管理闭环，为客户实现最大化的质量控制对良率管理的提升效果。
（1）良率管理系统：可以为客户提供全维度数据管理、缺陷分类和统计分析、智能根因分析、虚拟量测、交叉分析和良率预测等良率管理功能，帮助客户及时发现、解决和预防产线异常状态，有效提升半导体制造良率和产品性能。在前道制程领域，该系统已应用在多家客户端，覆盖所有需要用到检测和量测的工艺环节，能够为逻辑芯片、存储芯片在全生产流程中有效提升工艺质量水平。在先进封装领域，该系统已在多家国内主要客户产线上运行，管理了上百台检测和量测设备的良率数据，目前正在推广到更多客户产线上。
（2）缺陷自动分类系统：能够完成对不同工艺、不同产品、不同缺陷的高精度检出，实现严重缺陷零漏检，为客户节省80%以上的人工手动复判缺陷类型的工作量，满足了半导体工厂智能化和自动化的需求，目前该系统已在国内多家知名客户中得到应用，包括头部的集成电路前道及先进封装客户。
（3）光刻套刻分析反馈系统：可以实现对光刻机、套刻精度量测设备等多种类、多品牌机型的数据进行整合分析和建模，帮助客户及时监控和优化光刻工艺的偏差，同时通过高阶模型补偿等功能来实现对光刻机光刻套刻偏移量的准确控制，有效地提升光刻机光刻工艺的良率水平。目前该系统主要应用在前道工艺中的逻辑芯片和存储芯片制造等领域，目前已应用在多家国内头部的逻辑芯片、存储芯片制造商的研发及量产光刻工艺环节。
2、(1)今年公司是否有通过定增募资的需求跟计划？交易所对公司这类卡脖子赛道的科技企业实施小额快速的支持力度怎么样？(2)现在公司账上还有5个亿的超募资金，后续的使用计划是什么？
答：
目前公司有一定规模的货币资金，同时已获得较高的银行授信，公司如有相关具体措施，将根据法律法规规定及时公告。
公司超募资金中3.08亿元拟用于增加“高端半导体质量控制设备产业化项目”投资规模，1.93亿元拟用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，具体详见公司相关公告内容。公司募集资金使用和募投项目按计划正常进行。
3、今年5月公司在上海成立了一家全资公司思凯斯，请问这家公司的定位、业务和用户市场分别是什么？成立这家公司的目的是什么？
答：
公司出于业务发展和经营需求，在国内多个地方设立了分支机构，子公司思凯斯的经营范围为：机械设备研发；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；智能控制系统集成。
4、今年公司在对外投资和产业并购方面的计划是什么？
答：
公司将聚焦主业，持续突破核心技术，提升竞争力，如有相关举措，将根据法律法规规定及时公告。
5、今年公司新增订单的情况怎么样？目前来看今年公司哪一类的下游客户扩产更加突出？预计今年公司业绩增长动能将来自哪里？
答：
[bookmark: _GoBack]公司新增订单充沛，为持续的快速增长奠定了基础。对全年的业绩实现情况，公司有信心继续保持稳健的增长，各种行业数据和下游客户的扩产计划都在反映出今年市场整体设备需求量较去年有一定的增长。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2024年6月7日 15点00分



